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投资者关系 

活动类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            ☑业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称 

及人员姓名 
 

时间 2025 年 5 月 9 日 

地点 深圳证券交易所 

上市公司接待 

人员姓名 

董事长兼总经理 刘先兵 

董事会秘书/财务负责人 仇劲松 

独立董事 融亦鸣、范春仙 

投资者关系活动

主要内容介绍 

公司于 2025 年 5 月 9 日参加由深圳证券交易所组织召开的以

“信通智联.引领新浪潮”为主题的集体业绩说明会。具体问题

及回复如下： 

 

问题 1：公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营业绩同比均

取得了较大的增长，请问公司实现业绩突破的主要原因是什

么？ 

答：公司产品主要应用于半导体领域方向，在 2024 年度和 2025

年第一季度，得益于中国半导体市场整体复苏，中国半导体产

业规模的快速增长以及设备关键零部件国产化的不断推进，下

游半导体领域客户采购需求快速增长，带动了公司先进陶瓷材

料结构件产品在半导体领域销售收入规模的增长。 

同时，半导体设备领域收入的增加也得益于公司“功能-结构”



一体模块化产品的大规模量产。基于多年技术积累、研发及产

业化布局，公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替

代，该“结构-功能”一体模块化产品解决了半导体晶圆厂商

CVD 设备关键零部件的“卡脖子”问题。公司为半导体晶圆厂

商和国内半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产

品，装配于 SACVD、PECVD、LPCVD 和激光退火等设备，部

分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于晶圆的薄膜沉积生产

工艺流程。公司“功能-结构”一体模块化产品中，静电卡盘与

超高纯碳化硅套件也逐步量产，并已形成了一定的收入。 

上述两种因素共同带动了公司经营业绩在 2024 年度和 2025 年

第一季度快速增长。 

 

问题 2：公司“功能-结构”一体模块化产品目前最新的研发和

产业化进展如何？2025 年在产品推出上会有什么新动作？ 

答：公司“功能-结构”一体模块化产品主要包括陶瓷加热器、

静电卡盘和超高纯碳化硅套件。 

陶瓷加热器：多款 6 寸/8 寸/12 寸陶瓷加热器已完成验证并投

入批量生产，产品涉及多种规格及功能，包括单/双/多区加热，

有/无射频，真空/静电吸附，400~650℃等，并装配于 SACVD、

PECVD、LPCVD、ALD 和激光退火等设备； 

静电卡盘：8 寸和 12 寸静电卡盘均已完成验证并量产，12 寸多

区加热静电卡盘即将交付客户测试； 

超高纯碳化硅套件：6 寸非渗硅套件已于 2024 年开始量产交

付，8 寸非渗硅套件已完成半导体设备厂验证，目前正在其终

端客户晶圆厂进行推广与测试，12 寸渗硅套件中部分部件已完

成半导体设备厂验证，其他部件仍然在验证中。 

公司陶瓷加热器量产专用线和静电卡盘量产专用线将在苏州

先进材料生产基地整合建设，以满足将来从研发转入批量生产

的产能需求。公司希望在 2025 年度，可以完成更多模块化产品



的验证进程，并开始投入正式量产。 

 

问题 3：公司目前募投项目建设进展情况如何？建成后预计将

给公司业务带来哪些发展？ 

答：截至目前，公司募投项目均在稳步推进建设中。位于江苏

苏州的先进材料生产基地项目、研发中心建设项目已经完成基

建，建筑面积达到 8.2 万平方米，正处于设备购置和安装调试

过程中，未来将主要用于生产陶瓷加热器和静电卡盘等“结构

-功能”一体化模块产品，其中先进材料生产基地项目预计将在

2025 年内结项并投入使用。位于四川眉山的泛半导体核心零部

件加工制造项目就近服务成渝地区大客户，已于 2024 年基建

完成。公司募投项目建成后，将有效保障公司对下游客户产品

和服务的如期交付，提升公司产品和服务的快速响应能力，同

时保证紧跟先进陶瓷行业的发展步伐，巩固并进一步提高公司

市场份额和行业地位。 

 

问题 4：珂玛科技在国产化率仅 19%泛半导体陶瓷零部件市场

中，公司如何提升份额？ 

答：未来，公司将继续立足于国内和国际两大市场，聚焦产品

升级，重心从以传统陶瓷结构零部件为主，拓展以陶瓷加热器、

静电卡盘和超高纯碳化硅套件等“功能-结构”一体模块化产品

作为核心竞争力，以国际半导体设备先进陶瓷企业为标杆，向

国际一流水平的半导体设备关键零部件高技术企业升级转型。

在不断加强自主研发的基础上，公司同时也加强对国内细分领

域同行的关注，在适当条件下将采取并购等方式，扩充产品线，

增强研发能力。 

 

 



附件清单（如有） 无 

日期 2025 年 5 月 9 日 
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